成都银行集中采购项目采购公告
	项目名称
	2021年生产系统软硬件维护（第二批次）采购项目（1包第二次）

	项目编号
	CYJC(X)-2021-043

	采购方式
	询价方式

	项目内容
	1包：IBM硬件原厂维护服务第一次采购流标，现进行第二次采购；

	报名条件
	1、在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的；
2、供应商在本地有办事处或售后维护部门（注册地址不在成都本地的，须提供成都本地办事机构或售后维护部门房屋购买或租赁合同（协议）复印件）；

3、供应商的技术支持覆盖范围至少包含本次维护服务采购范围。

4、供应商必须在本地具有熟悉此次项目中所涉及的IBM软硬件设备并且具备相关认证资格的专业技术工程师，这些工程师必须为供应商在职职工。

5、遵守有关的中国法律和法规，近两年内没有重大违法违规行为，近三年没有骗取中标和严重违约等问题；

6、存在关联关系的不同供应商，负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与报名；

7、法定代表人、控股股东或实际控制人与成都银行各级行高管人员及本项目相关岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

8、公司董事、监事、高级管理人员及股东未担任成都银行股份有限公司独立董事；

9、本项目不接受联合体。

	报名及采购文件的获取
	1、凡有意参加者，请于 2021年9月16日至9月23日，工作日上午9时至下午6时（北京时间），将报名材料扫描件发送至邮箱：nieh@bocd.com.cn，并致电确认。采购文件将通过电子邮件发售；

2、采购文件每套售价 ¥200.00元（请在报价现场补交，仅收现金），售后不退；

3、采购人不提供邮购采购文件服务。

4、报名提供资料如下：

报名表（见附件）、营业执照副本、介绍信及经办人身份证（须在有效期内）；

以上资料收取加盖报名单位鲜章的扫描件；邮件大小控制在9M以内，如有压缩文件请使用ZIP格式。

	联系方式
	地点：成都银行总行2502室（成都市西御街16号）

联系人：聂老师：028-86160537

	发布公告的媒介
	本次采购公告在成都银行网站（www.bocd.com.cn）、金采网（www.cfcpn.com）上发布。

	备注
	


  成都银行集中采购办公室 发
附件：
成都银行集中采购项目报名表

	项目名称
	2021年生产系统软硬件维护（第二批次）采购项目（1包第二次）

	投标人
	名    称
	

	
	法定代表人
	

	授权代理人
	姓   名
	
	办公室电话
	

	
	手   机
	
	邮  箱
	

	
	身份证号
	

	递交报名的资料
	 □营业执照副本

	
	 □介绍信及经办人身份证

	
	 □类似案例证明材料

	
	 其他材料：

	领取资料
	 □采购文件

	授权代理人声明:                                                             
	

	    我单位已认真阅读本项目的相关资料,对本项目的采购范围、内容和要求已有初步了解，并确定已完全符合报名条件和要求，现正式提出报名申请，同时承诺：本人愿意对本表所填写内容和本次递交资料的真实性承担法律责任。

	                              授权代理人（签字）：         

	     年   月   日
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